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Pré-requisitos:

Cédigo Disciplina

Ementa:

Serdo estudados os processos fisicos de fusdo, cristalizagdo, secagem, soldagem, sinterizagdo, moldagem, extrusao,
usinagem, moagem e tratamentos por laser infravermelho, hiperfreqiiéncias e microondas. Os processos quimicos
de vazamento, polimerizagdo e cura, fotoquimica, limpeza, modificagdes quimicas de superficies, colagem,
recobrimento, decorac¢do e pintura serdo também estudados.

Programa:

1) Processos Fisicos:

Processos térmicos

- Fusdo e cristalizacao

- Relaxacdo de tensGes e recristalizagdo
2 Secagem

- Soldagem e sinterizagao

Processos termomecanicos

- Moldagem por compressao *
- Termoformagem e vacuoformagem

- Extrusao

- Moldagem por injegao e sopro

- Rotomoldagem

5 Soldagem por ultra-som e atrito

Processos mecanicos e técnicas de uniao

- Corte, furacdo, fresamento e torneamento
- Estampagem

- Técnicas de unido por parafusos e rebites
- Polimento e moagem

Processos eletrotérmicos

- Tratamento por hiperfreqgiiéncias e microondas

- Tratamento com Lasers infravermelho, ablag¢io, furacdo, corte, soldagem e sinterizagdo (SLS)
- Deposicao fisica por plasma (PVD)

2) Processos Quimicos:

Polimerizacdo e cura

- Vazamento de solugdes poliméricas

. Moldagens reativas compressdo, vacumbag, pultrusdo, RTM e RIM

- Cura fotoquimica com laser ultravioleta e visivel, impressdo3D (3DP) e esteriolitografia (SL)

Limpeza e modificagdes quimicas

- Limpeza com solvente e com solugdes

- Atague de superficies com acidos e bases

- Enxerto e funcionalizacdo

- Oxidacdo e halogenagao por gas, solu¢do, chama, plasma DC e HF

Colagem, recobrimento, decoragdo e pintura




- Colagem fisica, quimica e com solvente
- Recobrimento cerdmico e metalico
- Tratamentos para decoragdo e pintura

Critério de Avaliagdo:

Duas provas, seminarios e interpretacao de artigos.
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